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产品描述: 

TacusilTM 110051为针对电子制品所开发的单组分环氧树脂接着剂。本产品能够形成强韧的结

构，具有优良的剪切、撕裂与冲击强度。本树脂可以适用于电子产品的封装。本树脂具有优良

的耐久性，可以通过许多不同的环境测试。 

 

产品特性： 

•  本产品为无溶剂型的环氧树脂。 

•  本树脂硬化物对于组件具有极佳的保护效果。 

•  本产品在相当大的温度范围内具有良好的尺寸安定性。 

•  在高湿度环境下，本树脂仍然具有良好的电子绝缘特性。 

•  本产品的硬化物对于气态和液态的水分都具有良好的抵抗能力。 

•  本树脂在环境加速实验后，仍然能够维持很高的强度。 

•  本产品符合2002/95EC RoHS法规规范。 

•  本树脂符合氯<900ppm，溴<900ppm，氯+溴<1500ppm。 

•  本产品能够符合UL94V-0的要求。 

 
 

典型性能：以下所有数据都在25 oC条件测定。 

特性： 数值： 单位： 

颜色/状态 黑色粘稠液体  

黏度 

@25oC , S14  5rpm 

@25 oC, S14 0.5rpm 

 

190,000 

375,000 

 

cps 

cps  

触变指数 3.03  

比重    1.48  

硬度 90 Shore D 

可使用时间25oC 7 days 

完全固化时间120oC 40 mins 

玻璃转化温度(MDSC) 131 oC 
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热裂解温度(TGA 10oC /min) 318 oC 

热膨胀系数((10~60oC),) 47 μ m/m/ oC 

热膨胀系数(150~170oC) 161 μ m/m/ oC 

吸水率 (25oC/ 24hr) 

       (80oC/ 24hr) 

       (97oC/ 1.5hr) 

0.59 

2.06 

0.84 

% 

% 

% 

重量损失率@100oC 

          @150oC 

          @200oC 

          @250oC 

          @300oC  

             0.17 

0.33 

0.48 

0.83 

2.99 

% 

% 

% 

% 

% 

体积电阻  4.5*1015 ohm-cm 

表面电阻 4.5*1014 ohm 

介电常数, 100Hz 3.2  
 

试片烘烤条件：120oC / 40mins    

 

使用指南： 

•  本产品需要在冷藏的环境下(5oC)储存，使用前请将产品放置于室温下(25oC)1～2小时回温。在尚

未回温前，请勿打开容器的盖子，以免影响树脂的特性。 

•  本树脂所接着的表面应该干净清洁。建议先用有机溶剂擦拭表面，防止灰尘、油质和脱膜剂影响树

脂的接着效用。 

•  实际物品的硬化时间会受到下列因素影响：①对象的几何形状，②对象的材质特性，③接着剂的厚

度，④加热系统的效能。硬化的条件则需要以实际的物品和条件来做最后的确认。 

 

储存环境： 

本产品需隔绝湿气与热源，以确保应有的储存安定性。在未开封前请存放于冷藏库 (5oC)，本产品可以

放置一年。使用前，请将本产品放置在室温(25oC)下回温，如不使用时请放置于冷藏库，在室温下放置

过久将导致本产品黏度发生变化。 


